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Sun SPARC Enterprise T2000 Server
— Handbuch zur Standortplanung

Dieses Handbuch enthilt die Spezifikationen und Standortvoraussetzungen, die Sie
zur Planung der Installation des Servers beachten miissen.

Informationen zu Sicherheit und Ubereinstimmung mit Richtlinien finden Sie im Sun
SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide und in der
Dokumentation, die mit Ihrem Server ausgeliefert wurde.

Das Handbuch umfasst folgende Abschnitte:

,Physische Spezifikationen” auf Seite 1
,Mindestfreiraum fiir Wartungsarbeiten” auf Seite 2
,Umgebungsbedingungen” auf Seite 2
,Netzstromvoraussetzungen” auf Seite 3
,Akustische Emissionen” auf Seite 3

,Einhaltung von Spezifikationen” auf Seite 3
,Empfohlene Betriebsumgebung” auf Seite 4

Physische Spezifikationen

Abmessungen USA Metrisch
Breite 43,94 cm 440 mm
Tiefe 61,72 cm 617 mm
Hohe (2 U) 8,89 cm 89 mm

Gewicht, ungefdhr (ohne PCI-Karten und Rack-Befestigungen) 40 Ibs 18 kg




Mindestfreiraum fiir Wartungsarbeiten

Beschreibung

Spezifikation

Freiraum Vorderseite

Freiraum Riickseite

91 cm

91 cm

Umgebungsbedingungen

Spezifikation Betrieb Ruhezustand
Betriebstemperatur:
* Meereshohe bis 900 m e 41°5°C bis 35°C -40 bis 60°C
e Uber 900 m
¢ Max. Temperatur nimmt mit -40 bis 60°C
steigender Hohe um
1°C/300m ab
Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % RH, 98 % RH 38°C,
nichtkondensierend, nichtkondensierend,
27°C Kondenswasser, IEC 60068-2-3&56
1IEC 60068-2-3&56
Hohe 0-3.000 Meter (0-10.000 Fufs) 0-12.000 Meter (0-40.000 Fuf3)
IEC 60068-2-13 IEC 60068-2-13
Schwingung 0,2 Gs, swept sine 5-500-5Hz, 1,0 Gs, swept sine 5-500-5Hz, 1
1 Oktave/Min, alle Achsen, Oktave/Min, alle Achsen,
1IEC 60068-2-13 IEC 60068-2-13
Erschiitterung 5 Gs Maximalwert 11 30 Gs Maximalwert 11

Millisekunden, half sine pulse,
IEC 60068-2-27

Millisekunden, half sine pulse,
IEC 60068-2-27
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Netzstromvoraussetzungen

Der Server ist mit zwei Netzteilen mit automatischer Bereichswahl ausgestattet.
Um den redundanten Betrieb der Netzteile sicherzustellen, sollten die beiden
Netzkabel an separate Stromkreise angeschlossen werden.

Beschreibung Spezifikation
Eingangsspannungsbereich bei Betrieb 100 bis 240 V~, 50-60 Hz
Max. Eingangsstrom bei Betrieb 4.5 A bei 100 bis 120 V~

2.25 A bei 200 bis 240 V~
Max. Eingangsleistung bei Betrieb 450 W
Max. Warmeableitung 1.365 BTU /hr (1.440 BTU/hr)

Akustische Emissionen

Die angegebene Gerduschentwicklung steht im Einklang mit den Richtlinien nach
ISO 9296.

Beschreibung Modus Spezifikation

LwAd (1 B =10 dB) Gerduschentwicklung bei Betrieb 7,7 B
Gerauschentwicklung im Ruhezustand 7,7B

LpAm (fiir Umstehende) Gerduschentwicklung bei Betrieb 62 dB
Gerduschentwicklung im Ruhezustand 62 dB

Einhaltung von Spezifikationen

Im Sun SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide finden Sie eine
vollstandige Liste der einzuhaltenden Spezifikationen.
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Empfohlene Betriebsumgebung

Ihr Klimasystem muss fiir einen Luftzufluss zum Server im Einklang mit den unter
,Umgebungsbedingungen” auf Seite 2 angegebenen Grenzwerten sorgen.
Zur Vermeidung einer Uberhitzung leiten Sie keine erwarmte Luft:

m Zum vorderen Lufteinlass des Servers
m Zu den Abdeckungen des Servers

Hinweis —Stellen Sie das System nach Empfang in dem Raum ab, in dem Sie es zu
installieren beabsichtigen. Lassen Sie es dort 24 Stunden lang in der Lieferverpackung
stehen. Diese Ruhephase dient zur Vermeidung von Temperaturschocks und
Kondenswasserbildung.

Tests haben ergeben, dass das System bei Betrieb unter den in
,Umgebungsbedingungen” auf Seite 2 angegebenen Umgebungsbedingungen alle
funktionellen Anforderungen erfiillt. Der Betrieb von Computergeriten unter
extremen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsbedingungen erhoht die Fehlerrate der
Hardwarekomponenten. Um die Mdéglichkeit eines Komponentenausfalls auf ein
Minimum herabzusetzen, betreiben Sie den Server stets innerhalb der optimalen
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche.

Netzstrom

Es empfiehlt sich, die Netzteile an separate Stromkreise anzuschlieflen. Dadurch
bleibt das System in Betrieb, wenn einer der Stromkreise ausfallt. Fiir zusitzliche
Anforderungen richten Sie sich bitte nach den 6rtlichen Vorschriften fiir
elektrische Anlagen.

Umgebungstemperatur

Fiir die Systemzuverldssigkeit ist ein Umgebungstemperaturbereich von 21 °C
(69,8 °F) bis 23 °C (73,4 °F) optimal. Bei 22 °C (71,6 °F) konnen problemlos sichere
Luftfeuchtigkeitswerte erzielt werden. Der Betrieb in diesem Temperaturbereich
stellt eine Sicherheit fiir den Fall einer Stérung des Klimasystems dar.
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Relative Umgebungsluftfeuchtigkeit

Fiir die Datenverarbeitung ist eine relative Umgebungsluftfeuchtigkeit zwischen
45 % und 50 % am besten geeignet, da dieser Bereich Folgendes begiinstigt:

Korrosionsverhiitung

Gewdhrleistung eines Zeitpuffers fiir den Betrieb im Fall einer Storung des
Klimasystems

Vermeidung von Ausféllen durch intermittierende Storsignale aus statischen
Entladungen, die bei einer zu niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit auftreten

In Bereichen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % konnen elektrostatische
Entladungen leicht entstehen und weniger leicht abgeleitet werden. Unter 30 % wird
dieser Zustand kritisch.

Hinweise zur Beliiftung

Sorgen Sie fiir einen ungehinderten Luftfluss durch das Gehause.

Sorgen Sie fiir einen unbehinderten Eintritt der Luft an der Servervorderseite ein
und Austritt an der Riickseite.

Sorgen Sie dafiir, dass die Beliiftungsdffnungen, z. B. an Gehéusetiiren, sowohl
fiir die ein- als auch die ausstromende Luft eine offene Fldche von mindestens
235 cm? (34,3 Zoll?) bereitstellen. Dies entspricht einer gelochten Fléche von 60 %
der Front- und der Riickseite des Servers (440 mm x 89 mm; 17,3 Zoll x 3,5 Zoll).
Die Auswirkungen hiervon abweichender, einschrankenderer
Beliiftungsflichenmerkmale sind vom Benutzer auszuwerten.

Bei montiertem Server muss vor dem System ein Mindestfreiraum von 5 mm
und auf der Riickseite des Systems ein Mindestfreiraum von 80 mm gewéhrleistet
sein. Diese Freiraumwerte beruhen auf der o. g. Zu- und Abluftimpedanz
(verfiigbare offene Flache) und setzen eine gleichméfiige Verteilung der offenen
Flache iiber die Zu- und Abluftbereiche voraus. Fiir eine bessere Kiihlleistung
wird empfohlen, diese Freirdume weiter zu vergrofiern.

Hinweis —Die Kombination aus Zuluft- und Abluftbeschrankungen wie
Gehdusetiiren und der Abstand des Servers von den Tiiren kann die Kiihlleistung
des Servers beeinflussen und sollte vom Benutzer beurteilt werden.

Vermeiden Sie die Riickfiihrung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehéduses.

Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftéffnungen
vermieden wird.

Sorgen Sie dafiir, dass der Temperaturanstieg der Luft im Systeminneren etwa
10 °C betragt.
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